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	Leere Seite

	Vergabe: STX5.11 Structural Helath Monitoring (SHM)
	Beschreibung des Vorhabens: Ziel des im Rahmen von SpreeTec neXt auszuschreibenden Vorhabens ist die Implementierung eines kontinuierlichen Structural Health Monitoring (SHM) zur Gewährleistung der strukturellen Integrität von Sandwichverbunden. Dies soll mittels gestickter Dehnungssensoren auf Textilbasis erfolgen und in folgenden Arbeitspaketen umgesetzt werden:
1. Definition der Randbedingungen und Anforderungen gem. Vorgaben des Auftraggebers, sowie Prüfung und Bewertung einer Umsetzung hinsichtlich einsatzrelevanter Eigenschaften
2. Definition der Sensor-Geometrie und deren Platzierung unter Berücksichtigung der Dehnungsbereiche und Lastpfade in der Faserverbund-Sandwichstruktur sowie Anpassung des gestickten Sensor-Layouts an die mechanischen Anforderungen
3. Entwicklung einer robusten und prozesssicheren Kontaktierung. Dies beinhaltet die Evaluierung und Auswahl geeigneter Kontaktierungsverfahren sowie die Konstruktion einer mediendichten und mechanisch entlasteten Schnittstelle am Rand der Sandwichstruktur zum Auslesen der Signale. Die Kontaktstellen müssen so ausgelegt werden, dass sie während des
Konsolidierungsprozesses aufgrund der Druck- und Temperaturbelastungen geschützt sind.
4. Nahtlose Integration der Sensoren in den Sandwich-Herstellungsprozess
5. Bereitstellung einer maßgeschneiderten Hard- und Software-Schnittstelle zur Signalverarbeitung. Dies beinhaltet die Spezifikation der Anforderungen an die Auswerteelektronik, die Entwicklung oder Anpassung von Messschaltungen sowie die Implementierung von Filter-Algorithmen zur Signalbereinigung.
6. Kalibrierung der gestickten Sensoren und Überprüfung der Signalqualität unter
kontrollierten Bedingungen sowie Erbringung des Nachweises der sensorischen Funktion im realen Sandwich-Bauteil (Laborebene)
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